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IDT2309-1HDCI

Modeéle de produit Etat RoHS RoHS non conforme
Fabricant / marque Etat du stock 4500 pcs stock
Description du produit IC ZD BUFFER 16SOIC Bateau de Hong Kong

Livret des spécifications Maniere d'expédition DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Obtenir un devis
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Spécifications de IDT2309-1HDCI

Tension - Alimentation 3V ~ 3.6V Type Zero Delay Buffer

e CH s e
e R ackage /Bt 1650IC(0.54, 3%0mm Wiy
s W T YeswithBypass
sotie wm Température de fonctiornement  40°C~85°C
Nombrededrmis 4 WeceweEse  swEeWmw
Comouton  wm réquence -Max  1mwez
Divseur / Mutplcaterr Moo e .
Miméodeproduitdebase  IDT23094

Nouvelles associées

Un rapport d'étape RERAM Monde intégré: Wi-Fi 6, Bluetooth et IEEE 802.15.4 LR-WPAN dans un
modul
2023/04/26 2l
2023/03/16
Commutateurs Ethernet industriels gérés ou non gérés ou non Systemes modulaires - le diable dans les détails intégrés
2023/08/21 2023/04/5
BLE Audio et sa place dans I'évolution- de Bluetooth Les caméras d'inspection mesurent a 800 nm en production Le GAN robuste et protégé ouvre des possibilités commerciales pour les
centres de données, les véhicules et le PV
2023/07/19 AL
2023/09/7
La sonde cérébrale mini-invasive détecte un seul neurone Toshiba ajoute du MOSFET SIC a quatre broches pour réduire les pertes Terran Orbital étend la production, soutenant sept bus satellites
2023/07/21 2023/08/31 2023/09/13

Banques de supercondensateurs pour le stockage d'énergie 2 000 harnais de cables se sont retournés en une semaine

2023/08/16 2023/08/3
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https://www.global-ic.fr/news/Rugged,protected-GaN-opens-up-commercial-possibilities-for-data-centres,vehicles-and-PV
https://www.global-ic.fr/news/Minimally-invasive-brain-probe-senses-a-single-neuron
https://www.global-ic.fr/news/Toshiba-adds-four-pin-SiC-mosfet-to-cut-losses
https://www.global-ic.fr/news/Terran-Orbital-expands-production,supporting-seven-satellite-buses
https://www.global-ic.fr/news/Supercapacitor-banks-for-energy-storage
https://www.global-ic.fr/news/2,000-cable-harnesses-turned-around-in-a-week
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